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リードフレーム検査装置の受注に関するお知らせ 

 

 

当社は、精密半導体等に使用されるリードフレームの外観検査装置及びベリファイ装置を

受注しましたので、下記のとおりお知らせいたします。 

 

記 

 

当社ではリードフレーム検査装置の初号機を平成９年に販売して以来、多くのリードフレー

ムメーカー様に当該外観検査装置を供給してまいりましたが、この度、新規ユーザー様からの

受注を獲得いたしました。 

リードフレームはコストの優位性に加え、優れた耐環境性を持つなどの特性が評価され、半

導体用途として特に車載用やモバイル機器、産業用機器など多方面で用途が広がっております。 

当社は、今後も引き続き国内、海外のユーザー様に積極的に営業活動を進め、シェア拡大に

向けた営業を強化してまいります。 

なお、当該受注案件については今期の計画に盛り込み済みのものであり、今期の業績見通し

に対する影響はありません。  
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